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MEDEA+:

Nachfolger dringend gesucht

Das einmal im Jahr stattfindende MEDEA+-Forum ist einerseits
Gradmesser fir den Stand der Mikroelektronikforschung in Eu-
ropa, andererseits aber auch ein Stimmungsbarometer. Das Bild
herausragender Forschungsergebnisse wurde durch die riicklau-
fige Forderneigung der 6ffentlichen Hand getriibt. Gleichzeitig
macht man sich nun Gedanken uber ein Nachfolgeprogramm,
mit dem Europa seinen Know-how-Vorsprung in ausgewihlten

Gebieten festigen kann.

Auf dem MEDEA+-Forum, das Ende No-
vember in Barcelona stattfand, konnte
Chairman Arthur van der Poel vor mehr
als 300 Teilnehmern aus Industrie, For-
schung und Lehre eine erfolgreiche Bi-
lanz beziiglich der erreichten
Ziele ziehen. Der ehemalige
Chef des Philips Halbeiterbe-
reichs berichtete, dass 350

MEDEA+-Chairman Arthur
van der Poel: ,,Ein Nachfolge-
projekt fiar MEDEA+ ergibt
eine Menge Sinn.“  (Foto: knapp)
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Partner aus 21 Lindern etwa 14 000
»Personenjahre” in die Durchfithrung
von 70 Projekten investiert haben. Von
diesen 70 Projekten konnten bereits 34
erfolgreich zu Ende gefiihrt werden.
Die 350 Partner setzen sich zu 43 Pro-
zent aus kleinen und mittleren Unter-

nehmen, zu 31
Prozent aus gro-
fRen Unterneh-
men, zu 17 Pro-
zent aus Univer-
sitdten sowie zu [ @ .../ csources
9 Prozent aus In- ] wundean

stituten zusam-  [f] "tererrer
men. :

Bei MEDEA+
(Microelectronics
Development for
*European Appli-

Project resources in Person-Year
3500 1———-

Expected average 3000

und Universititen paneuropiisch an
einer technischen Problemstellung
zusammen und biindeln so ihre Krifte.
Sieht man sich die regionale Aufteilung
der MEDEA+-Projekte in Bezug auf Per-
sonenjahre an, dann fithrt Frankreich
mit 39,3 Prozent mit grofem Abstand.
Auf Platz 2 folgen mit jeweils 17,6 Pro-
zent die Niederlande und Deutschland,
Rang 4 geht mit 8,9 Prozent an Italien,
knapp vor Belgien mit 8,5 Prozent.
Deutschland, lange Zeit auf Platz 2 hin-
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steht fiir die Neu- [ oo e w2
aUﬂage naCh ME. Arthur van der Poel

DEA 1997 bis MEDEA+ Forum 2005, Barcelona "
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2000) handelt es
sich um ein von
Industrie-Seite in-
itilertes Mikro-
elektronik-Forder-
programm im Rahmen der EUREKA-
Initiative (E! 2365}, das von 2001 bis
2008 lduft. Im Rahmen der einzelnen
MEDEA-+-Projekte arbeiten verschiede-
ne Unternehmen, Forschungsinstitute
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Im Rahmen des EDA-Projektes ,SpeAC” ist es gelungen, durch eine hbhere Abstrahierung

die Entwicklungszeit deutlich zu reduzieren.
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{Quelle: MEDEA+)

Obwohl das Niveau der als forderungswiirdig eingestuften Projek-
te in etwa auf gleichem Niveau blieb, ist die Forderung durch die
offentliche Hand kontinuierlich reduziert worden.

{Quelle: MEDEA¢)

ter Frankreich, ist deutlich zuriickgefal-
len. Zum besseren Verstindnis solite
man hier einen Blick auf die Finanzie-
rung der Projekte werfen.

MEDEA+ verfligt selbst tiber keine
finanziellen Fordermittel, sondern ver-
gibt nach Priifung quasi ein Giitesiegel
(labelled projects), das die Férderungs-
wiirdigkeit eines Projekts bestétigt. Das
ftr MEDEA+ geplante Budget von 500
Mio. Euro pro Jahr, auf das sich die teil-
nehmenden Nationalregierungen zu An-
fang geeinigt haben, wird teils von der
offentlichen Hand und teils von den be-
teiligten Partnern aufgebracht. Dabei
entscheiden die Nationalregierungen,
mit welchem Anteil sie sich an den Pro-
jekten beteiligen. Wihrend bislang bei-
spielsweise Frankreich ein Drittel der
Kosten iibernahm, wurde in Deutsch-
land die Hélfte bezahlt. So gesehen
konnten zwei Griinde fiir die abneh-
mende deutsche Beteiligung sprechen:
einerseits die chronisch leeren Staats-
kassen und andererseits der hohere
Finanzierungsanteil. Der franzbsische
Staat kann bei gleichem Budget um
50 Prozent mehr Projekte anschieben,
da die Unternehmen und ihre For-
schungspartner stdrker in die Pflicht
genommen werden.

www.elektroniknet.de
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Prof. Dr. Wolf-
gang Rosenstiel
von der Univer-
sitit Tibingen
referierte  {iber
ein EDA-Projekt
(Electronic Design
Automation), mit
dem sich die bis-
her erforderlichen
Zeiten fiir die Ent-
wicklung erheb-
lich- reduzieren
lassen. Es handelt
sich dabei um das

Pull Up transistoy
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Projekt ,,Spezifika-
tion- und Algorith-

14123

Im Zuge der Entwicklung einer 65-nm-CMOS-Plattform konnte ei-
ne SRAM-Zelle mit einer Fliche von nur 0,5 pm’ realisiert werden.

Dass allgemein Ebbe in den Kassen der
Nationalstaaten herrscht, ldsst sich auch
an der abnehmenden Zahl von zwar als
férderungswiirdig eingestuften, aber
dann trotzdem nicht geférderten Pro-
jekten ablesen. Seit 2002 nimmt die
Zahl ab, in 2005 wurden Projekte mit
einem Umfang von knapp 3000 Perso-
nenjahren mit Giitesiegel versehen, aber
weniger als 2000 Personenjahre geftr-
dert. Das gibt Anlass zur Sorge, denn
die zweite Phase von MEDEA+ (2005
bis 2008) hat soeben erst begonnen.
Mittlerweile macht man sich bei der
MEDEA+-Organisation (www.medea-
plus.org) schon Gedanken, was denn

nach MEDEA+ kommen soll. Seit 1989 .

laufen dle Mikroelektronik-Férderpro-
gramme im Rahmen der EUREKA-[nitia-
tive, zunéchst JESSI (1989 bis 1996),
anschlieRend MEDEA (1997 bis 2000)
und schlieflich MEDEA+ (2001 bis
2008). Einig ist man sich in Industtie-
und Politikerkreisen, dass die Mik-
ro-/Nanoelektronik weiterer Férderung
bedarf, doch noch nicht, in welcher
Form.

Laut van der Poel steht fest, dass man
im Rahmen von JESSI bis MEDEA+ gute
Erfahrungen mit vorwettbewerblichen
Kooperationen zwischen Unternehmen,
Forschungsinstituten und Universititen
gemacht hat und so den Anschluss an
die Weltspitze halten konnte. Das PPP-
Modell (Private Public Partnership) ha-
be sich als effektiv erwiesen und in Eu-
ropa sei eine solide Technologie-Basis
entstanden. Nun gelte es, gegen die auf
der Kostenseite iiberlegenen Asiaten
und die ungebrochene Innovationskraft
der Vereinigten Staaten diese Position
zu sichern. Van der Poel ist iberzeugt,

dass ein Anschlussprogramm ,Beyond

MEDEA*, so der vorldufige Arbeitstitel,
sehr vie] Sinn ergibt.

Auf dem MEDEA+-Forum wurden in
ausgewdhlten Vortrdgen die Ergebnisse
besonders interessanter Projekte darge-
stellt.
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mus/Architektur-
Co-Design (A508
— SpeAC) fiir kom-
plexe Anwendun-
gen in der Auto-
mobilelektronik und Kommunikations-
technik”. Das Verfahren setzt auf die
Erhdhung der Abstraktionsebene und
fiihrt vordefinierte Plattformen ein. Da-
bei kommen Software-Werkzeuge fiir
die Systemspezifikation, die Architek-
tur-Exploration und die Verifikation
zum Einsatz (http://speac.fzi.de).

(Quelle: MEDEA+)

In diesem Jahr ging der ,,Jean-Pierre-Noblanc-Award for Excel-
lence” an das Projekt ,Pocket Multimedia“. Dieses Projekt
verbindet eine hohe Multimedialeistung mit niedriger Leis-
tungsaufnahme und zukunftstrichtiger OLED-Display-Technik.

.Guillermo Bomchil von STMicroelectro-
nics stellte die ,europdischen nanome-
trischen CMOS-Projekte” vor. Das in
der ersten MEDEA+-Phase erfolgreiche
" Projekt zur Entwicklung einer Prozess-
plattform fiir 90 nm (T201) miindete
mittlerweile in den kommerziellen Ein-
satz. Auf dem MEDEA+-Forum 2004
wurde dieses Projekt mit dem erstma-
lig vergebenen ,Jean-Pierre-Noblanc-
Award of Excellence” (in Gedenken an
den verstorbenen MEDEA+-Chairman
Jean-Pierre Noblanc) als bestes Projekt
ausgezeichnet. Das Anschlussprojekt fiir
die Entwicklung einer Prozessplattform
flir 65 nm (T207) ist nun weitgehend
abgeschlossen und steht kurz vor der
Kommerzialisierung. Das von der

europdischen Kommission aufgelegte
Programm NanoCMOS, das u.a. die
Machbarkeit von Transistoren fiir den
45-nm-Knoten der ITRS (International
Technology Roadmap for Semiconduc-
tors) zum Ziel hatte, wird die Ergebnis-
se nun in das MEDEA+-Projekt FORE-
MOST (2T103) tiberfithren, das daraus
eine komplette 45-nm-Prozessplattform
entwickeln wird. Ebenfalls auRerhalb
von MEDEA+ l4uft das Projekt PULL-
NANO 32-22, das die Machbarkeit der
Knoten 32 und 22 nm untersucht. Die
daraus bis 2008 gewonnenen Ergebnis-
se konnten dann in ein Projekt eines
MEDEA+-Nachfolgeprogramms miin-
den.

Spitzenposition in der Lithographie

Eine weltweite Spitzenposition hat sich
Europa in der Lithographie erarbeitet.
Rob Hartman von ASML in den Nieder-
landen gab einen Uberblick iiber das
EUV-Cluster. In der ersten Phase von
MEDEA+ befassten sich vier Projekte
mit der Entwickiung der Komponenten
fiir ein vollstdndiges EUV-Lithographie-
System. Im Rahmen von ,,EUVSource*
wurde eine leistungsfihige Lichtquelle
mit 800 W/2r sr fiir
eine Wellenldnge von
13 nm entwickelt,
wihrend ,,EXTATIC*
die Entwicklung ei-
nes kompletten EUV-
Lithographiesystems
ftir Forschungszwe-
cke umfasst. Die
ersten Systeme mit
Spiegeloptiken von
Carl Zeiss sollen von
ASML im zweiten
Quartal 2006 an das
IMEC in Leuven so-
wie an das Nano-
technologie-Zentrum
in Albany/New York
geliefert werden. Die
fiir die EUV-Belich-
tung erforderlichen
reflektiven Masken
wurden im dem Pro-
jekt ,EXTUMASK“ entwickelt, und
»EXCITE" hat sich zum Ziel gesetzt, die
EUV-Belichtung so zu verbessern, dass
eine Vollfeld-Belichtung mdglich wird.
Dies ist fiir einen héheren Durchsatz in
der Chip-Produktion wichtig.

Mit dem diesjéhrigen Jean-Pierre-No-
blanc-Award wurde kein Technologie-,
sondern ein Anwendungsprojekt ge-
adelt. Die Jury zeichnete das Projekt
sPocket Multimedia“ aus, das sich die
Entwicklung einer Plattform fiir kiinftige
traghare Multimedia-Geréte zum Zjel
gesetzt hatté. Im Vordergrund standen

(Foto: Knapp)

. eine niedrige Leistungsaufnahme, die

Beherrschung neuester Audio- und Vi-
deo-Standards wie MPEG-4 sowie als
Anzeigetechnik OLED-Displays. gs
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